
通知 

中華民國 110年 2月 26日 

聯絡人：楊弘道組長、何鴻裕專員 

電話：2717162/傳真：2717165 

一、本案係科技部 110年度「高熵材料之學理與應用開發專案計畫」，自即日起受理申

請，依來文須於 110 年 4 月 26 日（星期一）前文抵科技部，請有意申請教師於

110年 4月 19日（星期一）晚上 12時前完成線上申請作業，並於 110年 4月 20

日（星期二）中午 12時前列印申請書首頁送至本處彙辦。 

二、本期計畫重點研究項目如下，亦接受其他具創新性、 突破性之研究計畫： 

(一)輕量型高熵合金之研發與性能評估。 

(二)功能性高熵合金及高熵相關材料之開發。 

(三)高性能高熵複合材料之開發。 

三、本計畫以申請單一整合型研究計畫為限。計畫總計畫及所有子計畫內容彙整成一

份計畫書，須包含三件（含）以上子計畫，且總計畫主持人須同時執行一件子計

畫。各主持人應實質參與研究，計畫書應詳實註明各主持人負責之研究主題，整

合之計畫需有整體明確的目標。未依規定申請者，恕不予受理審查。 

四、本計畫特別重視產業應用，故計畫是否有法人或業界參與及計畫預定開發之技術、

是否確為業界所需，為重要之審查指標。若能取得業界合作參與意願書（格式不

拘，但須有公司大小章），將於審查時優予考量。 

五、本案相關申請詳細資訊請參閱徵求公告。 

六、檢送來文及相關附件如附檔，請各單位協助轉知所屬知悉。 

此致 

各學院 

研究發展處敬啟 


